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摘要(译)

提供了一种超声波探头，其操作方法以及安装装置。超声波探头包括：
主体，被配置为发送和接收超声波;热量存储器，包括：相变材料，被配
置为存储由主体产生的热量;以及显示器，被配置为显示所存储的热量。
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